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公司简介 2

前工序晶圆厂

后工序封测厂

研发中心

主要销售市场代表处

截止2017年12月31日

• 世界领先的半导体公司

• 2017年营收83.5亿美元，同比增长19.7％

• 在纽约证券交易所、巴黎泛欧证券交易所
和米兰证交所三地上市

• 全球员工总人数约 45,500人

• 研发技术人员约 7,400 人

• 11 个制造基地

• 80 多个销售市场代表处



物联网愿景与承诺

让数十亿个智能物联网设备互联互通

几乎任何系统都可以利用互联网和云计算生态系统实
现创新，让物联网产品更智能，感知力更强



物联网让世界更智能 4

智能驾驶智能产品 智能家居/智慧城市 智能工厂

2017年11亿美元

2021年22亿美元

物联网设备

2017年40亿美元

2021年100亿美元

2017年4亿美元

2021年18亿美元

2017年3亿美元

2021年8亿美元

来源: ABI 

零售、广告、供应链和工业
物联网

不含个人电脑和数字家居产
品

可穿戴计算设备



智能驾驶 5

智能驾驶

让驾驶更安全，更环保，更智联

• 实现车载娱乐系统和设备连接个性
化

• 实现车与车、车与外界信息交换
（V2X）

更智联
• 提高动力和燃油效率，最大限度
减少排放和汽车维护成本

• 以电动汽车为发展方向

更环保
• 让自动驾驶超越人工驾驶，始终对
交通安全威胁保持警惕

• 通过主动避让提高汽车行驶的安全
性，让司机、乘客和行人都更安全

更安全



智能驾驶互联服务 6

车联网能够实现更多服务

车辆与云端互联 车辆与基础设施通信

车间通信

诊断
软件升级
交通信息

信息娱乐系统
支付服务

互联网服务
紧急呼叫

实时交通路况信息

消费电子设备功能整合
ADAS 

智能手机
平板电脑

智能驾驶



让网联汽车更安全 7

网联汽车掀起一场车辆安全的变革

车载信息服务/卫星导航

车辆诊断

紧急呼叫事故定位

导航和交通信息

ADAS

基于雷达的车辆&危险探测

高清识别车辆危险和交通路
标的机器视觉技术

遥控泊车

V2X

避撞

协同式自适应巡航控制辅助

救护车接近感测

道路施工通知

绿灯车速建议

智能驾驶



V2X (车与外界通信)的好处 8

Source: USDOT

安全

通过V2X和车联网应用，可避免80％以上的事故

出行

通过协同式自适应巡航控制系统，可将高速路上的行
驶时间减少42％

环保

通过信号灯操作和快速路车道管理应用，可节省22%

燃油

智能驾驶



SiC碳化硅
赋能电动汽车的关键技术
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续航里程延长，电池尺寸更小（或可靠性更高），充电更快速、高效

在750V时
能效提高

开关损耗

芯片尺寸

总损耗

开关频率

~8%到~12%  

约七分之一

约五分之一

降低约50% 

约5 ..10倍数

SiC 

vs 

Si IGBT

250英里

Si IGBT SiC MOSFET

250英里



智能工业 10

让工厂车间变得更智能、更安全、更高效

• 工厂生产效率更高

• 生产制造更灵活，为客户提供定制化服务

• 更符合可持续发展原则，生产浪费更少

• 为人们提供更安全的工作环境

• 工作场合人机协同更密切

• 优化机器和工具的使用

智能工厂

智能工厂

工业物联
网 (IIoT)



智能工业中的物联网机遇 11

延长机器寿命
高达

按照运行状态维护
机器

20%

已连接的公用事业
和

工业物联网
设备为

到 2021

(2017年7亿)

15亿

来源: ABI 

全球已安装的工业
电机为

3亿

来源: ABB来源: McKinsey

智能工厂

每年增加10％



远程状态监测 12

振动捕捉

通信连接

数据处理

安全通信

功能需求 半导体产品

电源管理

失衡 松动 输出轴 齿轮网格

t
机械振动

• 位移
• 转速
• 加速度

• 噪声
• 角速度
• 扭矩

运动传感器

蓝牙, Sub-GHz

IO-Link

MCU

安全MCU

功率 IC

智能工厂



预测性维护 13

被监测设备

• 决策
• 行动

维护

安全通信

智能传感 数据收集+处理+分析
安全性：身份验证

立即行动

通信连接

智能工厂

分析 存储

AI



半导体企业所扮演的角色
在实现IoT过程中所起的作用
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半导体组件硬件使能固件

中间件

应用使能软件

设备专用应用软件
例如：手机恒温App

互联设备

PCB电路板

MMI单元

机械部件

云服务

产品评测和原型开
发工具

产品开发工具

半导体公司直
接实现

云应用

连接服务

智能手机APP

连接到设备

通过合作伙伴实
现



物联网设备的关键模块 15

数据安全

可扩展的
安全方案

数据处理

从超低功
耗到高性

能

通信连接

从10 cm

到

10 km

电机控制

功率转换
监视

驱动器

功率和能源
管理

纳瓦

到

兆瓦

信号调理
保护

从纳安

到

千安

感测&

致动

各种传感
器和致动

器



物联网设备面临的几种挑战 16

多维度的安全防护

低功耗设备&能效

选择恰当的传感器类型 智能处理

自适应连接



5G颠覆性技术 17

数据速率极高，是原来的100倍 *

延迟减少，是原来的五分之一*

极高的可靠性 –高达99,999％

节点连接数达数百万

提高覆盖率

新架构：网络密度更高（小型
细胞单元）

新技术：先进的波束成形技术，
大规模MiMo技术

新频谱：采用毫米波

更高的硅集成度

改善的射频性能

更高的能效

成本优化的解决方案

5G给终端用户
带来了什么

基础设施正在
发生哪些变化

对微电子有什么
要求

* 与 4G相比



先进的制造工艺 18

微控制器种类 智能传感器 先进通信连接 智能电源和能源管理

半导体厂商

持续投资
制造工艺



不止于组件模块 19

降低从产品原型到首个产品的
开发门槛

通信连接解决方案

模拟器件

传感器&致动器

电源管理

微控制器

数据安全解决方案

电机控制

最适合物联网设备的组
件模块

降低开发人员的入门门
槛

助力产品&服务商用化

可叠装电路板和模块化软件

各种形状尺寸的电路板

预集成垂直应用软件

开发生态系统

合作伙伴计划和ST社区

集成云服务提供商软件开发工具



与生态系统伙伴密切合作 20

• 为物联网用户开发SW系统与云端服
务进行连接

• 开发与STM32生态系统兼容的NB-

IoT / LoRa模块和固件包

• 自定义协议栈并开发与STM32生态
系统兼容的RF模块

• 实现从设备到云端的安全解决方案



Close Partnership with Key Enablers 21

• To develop SW to connecting to 

the Cloud & Cloud services for IoT 

users

• To develop NB-IoT/LoRa modules 

and FW package compatible with 

STM32 ecosystem

• To customize stack and develop 

RF modules compatible with 

STM32 ecosystem

• To implement secure solutions 

from device to cloud




